Title (en)
Multilayer board and use of the multilayer board

Title (de)
Mehrschichtdiele und Verwendung der Mehrschichtdiele

Title (fr)
Lame multicouches et utilisation de la lame multicouches

Publication
EP 2848748 A1 20150318 (DE)

Application
EP 13004476 A 20130913

Priority
EP 13004476 A 20130913

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft Mehrschichtdielen (1) umfassend eine Deckschicht (2) und eine Unterschicht (4), die durch eine Kleberschicht
(3) verbunden sind, wobei die Deckschicht (1) eine Holzschicht umfasst und die Unterschicht eine Metallunterkonstruktion (4) ist, sowie die
Verwendung dieser Mehrschichtdielen (1) als FuBbodenbelag, Wand- und/oder Deckenverkleidung,.
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